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主要内容介绍 

• 1、35GHz柱面矩形微带贴片单元的分析与
设计 

• 2、柱面3个单元阵列仿真分析 

• 3、互耦的仿真研究 



35GHz柱面矩形微带贴片单元的
分析与设计 

• 柱面半径为100mm， 

• 贴片的介质相对介电常数 

             =2.2 

• 贴片的介质相对磁导率： 

             =1 
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35GHz柱面矩形微带贴片单元的
分析与设计 

• 阵列单元仿真远场方向图：天线增益为8.3dB 



柱面3个单元阵列仿真分析 

• 周向三个单元仿真模型图： 



柱面3个单元阵列仿真分析 

• 周向三个单元模型远场方向图： 



柱面3个单元阵列仿真分析 

• 3个单元周向电场方向图 



互耦的仿真研究 

• 三个单元之间的S参数互耦仿真结果： 



互耦的仿真研究 

• 三个单元之间的S参数互耦仿真结果： 

• 三个单元的谐振频率和阻波带宽有一定变化 
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